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润湿剂及其他高性能表面活性剂作为过程

助剂，同样也适用于诸多相关的光伏新 

应用。例如通过更好的润湿，可提升抗反光 

和反光涂层的性能。此外，硅片的抛光和 

表面改性等后处理工序也同样需要应用到

赢创的高效润湿剂。

在新一代光伏面板中，采用赢创高性能 

润湿剂的配方，可实现超薄减反涂层， 

从而将阳光辐射损失减少到最低水平。

产品 动态表面张力 静态表面张力 接触角 功能

TEGO® Surten 230 E 32 26 用作配方中的基础表面活性剂

TEGO® Surten 231 E 34 28 稳定循环、消泡

TEGO® Surten 232 E 28 30 超低动态表面张力、快速去除切屑

TEGO® Surten 233 E 29 31 超低动态表面张力、快速去除切屑

TEGO® Surten 234 E 25 30 新产品

TEGO® Surten 235 E 35 35 多功能表面活性剂

TEGO® Surten 236 E 32 26 长效耐久型

产品目录

光伏行业的相关应用

TEGO® Surten E
光伏硅片切割润湿剂



切割质量（效率更高）

表观下的硅片

线痕呈拉丝铝状

线痕-显微视图

可见缺陷和深切口

线痕的影响SEM视图

较大的隆起导致光子收集效率降低

凹陷

较深的切口

大晶体

表面积较大

添加量

切割工艺结束后，将由线上质量系统确定 

A+级/A-级硅片产品的比率。由于切割 

设备的操作和设置通常覆盖几十次铸锭

切割，因此确定系统中正确的切割液流量

和稀释率，对硅片产量及切割工艺的经济

运行均至关重要。含有TEGO® Surten E

的切割液配方可在较低添加量的情况下，

实现同等的切割质量，从而提升切割液的

稀释率。

 

换言之，优化体系后，使用更少的切割液 

即可获得更多A +级晶圆。帮助我们的 

客户实现最佳的经济平衡是赢创持续 

研发活动的重要方向之一。
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 含有TEGO® Surten E的配方 
 标准配方

相同切割质量下

添加量的降低潜力

更快、更好、更少

赢创为各行各业提供种类丰富的润湿剂

产品，并已积累了几十年的专业技术经验。

通过对硅氧烷技术、支化聚酯技术及烷氧

基化技术等技术平台的整合，我们持续 

不懈地革新技术路线，并实现了对各类 

高性能产品的不断开发和应用。

 

我们最新的研发方向聚焦在取得极致 

均衡动静态表面张力的新一代表面活性剂

的开发。我们为最前沿的高性能光伏切割

工艺打造性能极佳的润湿剂，在快速有效 

去除切屑的同时具备足够的耐久性，以 

确保客户的经济效益，并满足日益高涨的

环保要求。

 

TEGO® Surten E系列产品的出色表现 

已获业界广泛的认可。同时，随着行业 

转型以及对切割工艺的要求日益严苛， 

赢创坚持致力于与合作伙伴和客户共同

努力，以满足不同客户的个性化配方需求。

赢创的超低动态表面张力的润湿剂可助您实现：

表面张力（切割速度）

含有赢创TEGO® Surten E的切割液 
配方，可在更高的切割速度和 
最小线径的情况下，以最低的 
添加量，大幅提升您的硅片切割 
质量，并获得更多A+级硅片产品。

*三硅氧烷（超级铺展剂）
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氟系表面
活性剂

TEGO® Surten E

新一代产品

有机硅类型表面活性剂

有机表面活性剂

TS*

接触角（耐久性）

切割液与新切割（未氧化）硅片之间的 

接触角，可用来显示其粘附性及有效去除 

切屑的能力。接触角越大，粘附和去除 

切屑的速度越快，然而润湿剂的消耗速度 

也越快。通过对不同动静态表面张力表面

活性剂的复配或复合，可实现快速切屑 

粘附和切屑输送。与此同时，切割液的 

持久性、低泡性以及较低的添加量，也 

提高了客户的经济效益。

更快的金刚石线切割速度，以及更薄、 

更高的拉伸设置是影响经济性的关键 

因素。在光伏硅片产商的质量控制体系中， 

由低效的切屑排除能力和金刚线镀层 

的退化造成的深切口线痕和凹陷线痕是 

极其明显的。虽然这些问题可通过更 

严格的高成本抛光工艺来弥补，但是通常 

仍无法纠正切口及线痕所带来的光电转化

效率低下的缺陷。而在切割液中使用特别

设计的润湿剂，就可解决上述的硅片质量

和电池光电转化效率问题。理想的润湿剂

能促进切割切屑的分散、减少切屑聚集， 

从而避免大颗粒切口的产生。在极端 

操作条件下，理想的润湿特性将改善整体 

切割液的冷却性能，并使切割线更耐用。


